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1 测试系统简介
量产测试系统（GuitarTestPlatform）包含测试板以及运行于Windows的软件，分别为： DBG-03

测试板，Daughter Board，以及 GuitarTestPlatform（GTP）软件，GTP软件支持所有芯片的测试。

量产测试系统主要功能：

模组测试 Sensor测试 COF\COB测试
测试对象 IC + Sensor Sensor 不接 Sensor的 FPC\COF

测试内容

 屏体数据一致性

 开路、短路

 画线效果

 RST\INT\IC功耗

 屏体数据一致性、

 开路、短路

 开路、短路

 RST\INT\IC功耗

支持型号 全系列 IC 全系列 IC 全系列 IC

测试板 DBG-03测试板
DBG01-S-M
Sensor Daughter Board

DBG-03测试板
采用假压方式测试

1.1 测试环境要求

 Microsoft Windows XP SP2 及以上系统， Celeron 1.2G,以上CPU， 128M及以上RAM

 USB 供电能力不小于 500mA, 纹波不大于100mv系统功能需求

 GuitarTestPlatform（GTP）测试软件，以及测试系统配置文件（*.ini）

 DBG-03测试板

1.2 DBG-03测试板

DBG-03测试板（销售型号：DBG03-M ）如图 1-2-1所示
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图 1-2-1 DBG-03测试板

 USB接口：供电以及 PC与测试板之间的数据通信；

 复位键：可通过此键对 DBG－02硬件平台进行复位操作；

 升级口：可使用 ULINK2连接到该接口对测试板进行固件升级；

 强制升级口：短路这两点后上电，测试系统强制进入升级模式，此时可进入菜单【工具】->

【测试板固件升级】升级测试板固件。

正常情况下可直接通过菜单【工具】->【测试板固件升级】升级测试板固件。

测试工具软件更新时，请同时更新测试板固件

 模组（主控）接口：接口的细节下图所示。

GND：系统地，接模组 GND

AVDD：模组的供电电源，接模组 VDD

SHDN：接模组 Reset口

SDA\SCL：I2C通信口，板上存在 2K的上拉电阻
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INT：中断检测口

VDDIO：芯片 IO电平，一般不需要连接，模组需由外部提供 VDDIO时使用

模组接口与模组连接方式：

1.3 悬浮测试板

悬浮测试板（销售型号：DBG01-D）更接近真实整机环境，主要用于调试整机参数。
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图 1-3-1 悬浮测试板

 悬浮测试板使用普通手机电池供电，⑴为电池，⑵为电源开关，当⑻（LED3）亮时，请及时充

电

 悬浮测试板不可以通过软件设置电压，⑷为 AVDD 设置开关，可设定 3.3V、3.0V、2.8V 三种 AVDD

电压；通过⑸可将 VDDIO 电压设置为 1.8V 或者设置为等于 AVDD

 ⑺为复位开关

 ⑹为模组接口

 ⑶为强制升级口，短路这两点后上电，测试系统强制进入升级模式，此时可进入菜单【工具】->

【测试板固件升级】升级测试板固件。
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2 功能介绍

2.1 主界面及使用（SOP）

软件可设置为工程版及产线版，工程模式下，所有功能都可以使用。

产线模式下，没有菜单，只提供测试功能，并且软件会对ini文件（测试参数文件）进行校验，防
止测试员手工修改测试参数。产线版设置方式请参考6.2章节。

图2-1-1 工程版主界面
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测试步骤（SOP）：

1) 测试第一步，打开软件

2) 测试第二步，将测试板插入电脑USB接口，此时⑴、⑵分别为GTP软件及测试板固件版本号，

测试板工作正常后，才会出现⑵，否则会提示“测试版已断开”。

3) 测试第三步，通过⒂导入配置，导入ini文件及CFG文件后，在⑷、⑹可以看到ini文件路径，

可以看到当前ini文件设定的芯片类型、测试模式、模组电压等基本测试信息。

4) 测试第四步，接入模组或Sensor后，点击按钮⑿，或者直接按回车键启动测试，测试结束后

软件会提示“OK”或者测试失败原因。

其他区域功能分别为：

 ⑽是模组（IC）电流，电流过小时，比如小于1mA，可能模组没有接好。

 按⑻可以查看模组版本号，读不到、读取到乱码或者读到几个0时，表明模组没有接好，或者

⑸中芯片类型、电压设置有误。

 按钮⑾可以看到原始值（Rawdata），模组工作不正常时，原始值会很凌乱，或者数据变化很

慢。

 勾选⒀后启动测试，软件进入自动测试模式，模组接入后会自动启动测试，提高效率。

 勾选⒁，每次测试结束后，会在软件目录下的【TestResult】文件夹下，生成测试log，记录

测试信息，如果⑺有输入内容，测试log文件名会包含这些内容。

 如果需要通过条码枪输入TP编号，可以将鼠标移到⑺后扫描，也可以将条码枪设置为输入结

束后自动回车，输入结束后会自动启动测试。

 区域⑶用于显示坐标、画线轨迹。

在区域⑶点击右键，出现如下菜单：
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图2-1-2 触点轨迹演示区右键菜单

其中的【测试区域设置】可设定测试区域，屏蔽不需要测试的点，如下图，双击后出现“NC”的

点将不会被测试。

图2-1-3 设置测试区域

测试区域设置后，会保存在系统配置文件（ini文件）中

2.2 数据（TP）分析

在主界面点击【原始值】按钮时进入【原始数据分析】界面，如下图：
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图2-2-1 数据分析

X轴为感应线（Rx）方向，Y轴为驱动（Tx），如果有配置按键，则最下一行(Key)为按键数据。

点击右键后：

图2-2-2 数据分析界面右键菜单

选择对应的选项，可以进行相应数据的显示：

【当前值】：如图 2-2-1芯片采样值显示（即原始值）。

【差值】：如图 2-2-3所示，差值为采样值（原始值）与基准值之差。差值用于计算坐标。
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图2-2-3 数据分析差值图

【基准值】：芯片用来与采样值比较以确定是否有触摸的参考值。

【手动差值】：为原始值与软件获取的基准值之间的差，有正有负，基准通过在界面上双击鼠标

获取一屏当前值代替。

【切换到坐标显示界面】：用于切换到坐标显示演示界面（如下图）。

图 2-2-4 演示界面的画线界面
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2.3导入\导出配置

测试前，一定要导入配置文件，一般需要导入两个文件：

1) INI文件：测试系统配置文件，包含测试软件所需的所有配置信息，包括芯片类型、测试参数、

芯片 CFG等信息。

2) CFG文件：芯片配置文件，包含通道数目、通道线序等芯片工作的基本配置信息

图2-3-1 导入配置参数

测试软件在关闭时，会将当前设置，比如芯片类型、测试参数、CFG等保存入导入的ini文件中，
请注意，导入后请直接测试，不要对设置进行任何修改。

图2-3-2 导出配置参数

2.4测试系统基本设置

用于设置测试类型、芯片类型、测试电压值，这三项必须设置正确。
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 AVDD。对应模组工作电压，可设置范围为 0-3.6V

 VDDIO。测试板模组接口通讯电平，由模组电路决定，一般可设置为 1.8-3.3V。通讯不稳定，

比如读取版本号不稳定时，可以尝试修改 VDDIO。

2.5 测试板固件升级功能

2.5.1升级步骤

可通过 USB对测试板固件进行升级，升级步骤如下：

1) 启动升级

2) 选择对应的固件，目前一般选择 DBG-02V…bin，DBG-01V…bin支持较早期测试板。

3) 点击【更新固件】按钮，开始升级，升级过程中请勿复位测试板、插拔 USB。进入升级模式

后，菜单标题会提示‘DBG-Update Mode v1.5’：
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2.5.2注意事项

测试工具支持 DBG-01（早期测试板）与 DBG-02\DBG-03三种测试板，升级时需要根据不同测试

板选择不同升级固件。DBG-02\DBG-03固件文件名以 DBG-V02开头，升级了错误的固件将导致测试

工具工作不正常。

升级过程中请勿手动复位测试板。

升级失败后，可通过图 1-2-1中的【强制升级口】强制进入升级程序。

进入 Update模式后， Windows有时候加载驱动会比较慢，长时间没反应，或者显示“找到新设

备”，这时候可以插拔一下 USB线后，关闭页面后重新进菜单升级。

测试工具软件更新时，请同时更新测试板固件

2.6 GT芯片升级功能

GTP测试软件提供Guitar芯片升级功能，升级步骤如下所示：

1) 启动升级

2) 导入升级文件（*.bin）。

3) 点击 开始升级

2.7 设定芯片配置参数

如果对芯片非常了解，也可以手工调试芯片配置参数。

在主界面下按F5，或者从菜单选择，可以完整的调试芯片配置参数：
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3 调试配置参数（Tuning free）

免调功能是 GTP测试软件提供的一种非常简单、直观调试配置参数、测试参数的功

能，可以无需输入任何信息自动生成配置参数、测试参数、驱动头文件。

3.1 参数手动微调

调试配置参数界面如下：

图 3-1-1参数手动微调
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原始值、差值不满足要求时，可以通过按钮进行调整。

3.2 Tuning free

点击图右下角的 按钮或者在键盘上按“F10”快捷键，可以启动 Tuning free：

有几点需要注意：

1、参数设置，可手动输入，也可 导入由 Pattern工具生成的 wt文件。

2、点击 会有更详细的设置界面弹出。
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3、使用的测试版需要与设置的选项匹配，默认使用悬浮工具板。也可通过点击更多，将悬浮工具
的勾选项去掉，即可使用非悬浮工具板。

4、操作时，需要沿驱动或者感应方向画线，请严格按照提示操作

如何确定驱动、感应方向：点击 ，进入调参模式，提示 Touch时按下并移动手指，可

以看到手指头移动方向，如图 3-1-1中，水平方向的数据为感应，竖直方向的数据为驱动，如果要调整
感应线序，手指头需要从驱动方向开始，画完所有感应线。

3.3 自动获取&设定测试参数

勾选上图 ，执行完自动配屏设置后会生成系统参数 ini文件
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4 设定测试参数
测试工具可以直接设置、自动获取测试参数并且为每一个节点设定测试参数。

4.1 手动设定测试参数
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勾选测试项，填入测试参数后，点击 ，会将当前参数写入 ini文件，测试参数含义请

参考具体文档。

4.2 设定节点测试参数

某些 Pattern原始值很不均匀，可以为数据不均匀的节点单独设置测试参数。

点击 可为每个单独节点设置测试参数，并且整体调整参数。如下图，在要设定

的节点位置，按下鼠标左键，移动鼠标，框选要设置的节点（红色）后，双击鼠标，在弹窗中填入要

设定的参数：

如果有为独立节点设置测试参数，则设置的节点会变成蓝色，用鼠标框选这些节点后，双击鼠标，

可以清除或者修改设置：
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如上图，点击 可以全屏放大或者缩小设定值， 可以查看不同参

数。

设定测试参数时，一定要检查当前使用的 ini文件模板是否有设定节点参数，请将不需要的节点参

数清除。

4.3 自动获取测试参数

点击 可以自动设定测试参数，系统支持获取多块 TP数据生成测试参数。

自动获取测试参数 Step1：

接入模组，点击 后，进入采样界面

Step2：

点击 ，软件获取当前 TP的原始值，采样到满足要求的数据后，则提示接入下一块

模组，继续采样：
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如果提示数据不正常，可以根据提示，在提示的位置画线、检查差值是否符合要求，

通常屏体数据一致性不太好时，相邻偏差比较大，会出现提示。

Step3：

所有模组采样完毕后，点击 ，当屏体数据一致性不好时，建议对每个节点设置独

立参数

对每个节点单独设置放缩倍数后，每个节点会独立设置测试参数，默认情况下，软件

会将当前数据发放大 1.2 倍作为测试最大值，当前数据的 0.8 倍作为测试最小值，也可以

根据提示选择节点：
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如上图，在红框位置双击鼠标，可以单独调整这部分节点放缩倍数：

如果 TP 数据一致性比较好，可以给 TP 整体设置测试参数：
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5 测试说明
测试前，请检查日志区提示使用的 ini文件、芯片型号、芯片类型、电压是否正确。否则，请导入

正确的 ini文件，或者通过菜单设置后再测试。

图 5-1 测试基本信息

测试步骤(SOP)请参考 2.1章节

5.1 模组测试

测试模组时，必须设置为模组测试方式，同时设定好芯片类型、电压：

5.1.1 I2C接口

I2C方案的模组通过 I2C接口与主控连接，测试时需要将 I2C通讯口、VDD、INT等连接至测试板

上的模组接口。
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模组接好后，通常会有模组接入提示：

注意：

如果开启了自动测试功能，测试工具会自动检测模组的插入拔出动作，在软件检测到模组接入后，

请不要再插拔模组，否则会影响测试结果。

5.1.2 USB接口方案

USB方案模组测试不需要测试板支持，测试时将模组连接到电脑上后，测试方法与 I2C模组测试

相同。

5.2 Sensor测试

我司提供两种方式测试 Sensor：
1) 客户可制作对应的 GT9系列芯片的小模组，将待测 Sensor接入后，使用模组测试的方式测

试 Sensor。
2) 使用我司提供的 GT9110 Sensor测试板

这两种测试方式都使用 GT9模组，需要设置为模组测试，另外，都需要配置相应的测试 CFG与
INI文件，比如，测试 GT868，需要调试 GT868整机 CFG\INI，以及用于测试的 GT9 CFG\INI。

GT9系列模组测试 Sensor连接示意图如下：
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GT9110 Sensor测试板：

我司另外提供 GT9110 Sensor测试板（销售型号：DBG01-S_M），用于测试 GT9\GT8系列

Sensor，该测试板上 Sensor接口与 GT8 Sensor test Daughter Board兼容：

连接示意图如下：

红圈部分的通道接口定义为：
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根据 GT9系列芯片的应用规则，单层多点 Sensor测试转接板的 Layout需要遵循以下规定：
1) Driver。

Driver不管数量多少，均可按如下规则选线（假设总驱动线数为 N）：
 在前 21根 Driver按照 D0-D20的顺序选取 N/2根（若不为整数则向上取整）。
 在后 21根 Driver按照 D21-D41的顺序选取余下的驱动。

 前 21根 Driver和后 21根 Driver不可以交错使用（即在 CTP的链接 pin定义不可以

出现 D19、D22、D18这样的定义）

Driver数量少于 21，也可以按照 D0-D20的顺序选取。

2) Sensor
 Sensor数量不超过 15。Sensor使用序号为偶数的感应（如 S0、S2、S4……）。例如，

一个 15驱动 10感应的单层多点 CTP，在转接板 Layout时，应该使用 D0-D14驱动线和
S0、S2、S4、S6、S8、S10、S12、S14、S16、S18感应线。

 Sensor数量超过 15。Sensor使用连续的编号的感应（如 S0、S1、S2……），但是两
根奇数或两根偶数的感应线不能相邻。

例如，一个 20驱动 17感应的单层多点 CTP，在转接板 Layout时，应该使用 D0-D19驱动线

和 S0-S16感应线，而且在走线时不能出现 S0、S2相邻或者 S1、S3相邻这样的走线。
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5.3 COF\FPC测试

5.3.1 假压测试

将待测 FPC假压 Sensor，可以测试 FPC通道开路、短路，功耗、RST\INT异常等

5.3.2 简易测试

非单层项目，模组（Sensor）上的感应\驱动线在开路时，手指触摸时数据基本上没有变化，利用

这个特点，可以用比较简单的方法测试是否开路：

点击【原始值】按钮，进入原始值界面，然后点击鼠标右键，选择手动差值（图 2-2-2），然后双

击鼠标左键，更新手动差值的基准，此时数据如下：

图 5-3-1 连接 COF模组后的手动差值

用手捏住 FPC金手指部分( 参考下图) ，
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在没有开路情况下，用手掌压住 FPC金手指时手动差值数据如下：

图 5-3-2

如果通道开路，数据如下：
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图 5-3-3 驱动线 12开路

用手压金手指的方法，可以很好的测试驱动\感应开路情况，请注意：

 此方法仅需要比较按压前后数据变化,无需进行量化,测试效率较高。

 亦可采用弱导电材料（如静电布）取代手，通过夹具来按压金手指进行测试。

测试完毕后，不需要关闭手动差值窗口，模组接入后会自动下发配置并读取数据，提示更新基准

后，可以压合夹具或用手压进行测试。

该方法不可用于测试单层项目。

5.4 测试结果

当测试通过时，测试工具直接显示“OK!”
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图 4-4-1 测试结果

当测试发现问题时，如下图所示，测试工具会提示测试失败，然后显示出具体失败的条目，如“最

大值超过限定”、“最小值超过限定”、“相邻数据偏差超限”、“整屏数据最大偏差超限”。

当测试失败时，点击【原始值】按钮可以看到测试不通过的详细原因，红色数据为不通过数据，

将鼠标放在红色数据上面，会提示失败原因：
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如果测试过程中获取测试数据计数变的很慢时，该组测试结果无效，请检查模组 INT口是否工作

正常。
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6 INI文件说明

测试工具打开时，默认使用system文件夹下的ini文件，当该文件夹下没有ini文件，或者有多个ini

文件时，则使用上一次使用的ini文件。另外也可以通过软件菜单中的【文件】->【导入和导出】->【系

统配置参数】选项对ini进行导入。

建议将工具软件与system文件夹放在同一个文件夹下，system文件夹中只存放一个ini文件。为每个

方案保存一个ini文件（ini文件可以根据不同方案取不同的文件名），使用时将对应的ini文件复制进

system文件夹中，可以减少设置，避免出错。

如果测试工具设置为产线模式，测试软件与system文件夹请放在同一个文件夹下。

测试软件关闭时，会将当前电压、芯片类型、测试参数等保存到INI文件中，因

此，导入 ini文件后，请谨慎修改配置，避免无意中修改了ini文件。

生产测试时，请再次检查 Ini文件，确保使用了正确的 ini文件。

6.1 生成 Ini文件

Ini文件通常由FAE提供，客户也可以自己生成。

Ini文件生成步骤如下：

1、导入已有ini文件或使用默认文件（默认使用system文件夹下的ini文件）

2、进入菜单【工具】->【系统配置】，设置芯片类型、型号、电压

3、进入菜单【文件】->【导入配置】，导入芯片配置信息（CFG\TXT格式）

4、连接模组或Sensor后，进入菜单【工具】->【高级调试】->【设定测试参数】，设置测试参数，

设置完毕后点击“应用”按钮。也可以使用“自动获取测试参数”按钮获取参数，然后根据屏

的实际效果手动微调。

5、进入菜单【文件】->【导出配置】->【导出系统参数配置】，保存ini文件。或者关闭软件后，

所有设置项将保存到ini文件中，可以使用该ini文件进行测试。

6.2 产线模式设置

软件根据ini文件中【System】下“User”字段来设置用户权限，生成不同的软件版本，当【Designer】
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下“para1”、“para2”之和等于“User”时，软件为工程版本，其他形式下为产线测试版本。

产线测试版与工程版的区别为在主界面没有菜单项，不能通过菜单项直接修改ini文件中的芯片配

置参数及测试参数，只能测试、查看原始值。

在产线测试模式下，不能手动修改ini文件中的芯片配置参数、测试判定参数，手动修改这些参数

将不能进行测试。

V3.1版本后，产线版本可以通过【解锁】按钮，恢复成工程版：

解锁密码存放在软件目录\system\res\sys.ini中，默认密码为good luck

[system]

PassWord=good luck
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7 常见问题及处理方法
Q：测试板连接后，标题栏显示HID设备已断开
A： 1、按测试板上的复位按键复位测试板。

2、换另外的连接线或者USB端口试试能否连上。
3、重新启动电脑，或换另外一台电脑尝试
4、用镊子短接测试板上JP1，强制升级测试板固件。

Q：软件无法打开
A： 1、USB可能出现问题，请重新启动电脑。

2、系统配置文件（后缀名为ini）出现异常，进入任务管理器，结束GuitarTestPlatform.exe
进程，更换system文件夹下的ini文件。

Q：查看原始值时，原始值异常?
A： 1、检查模组连接是否正常，电流是否正常

2、检查芯片类型是否正确，是否能读取到芯片版本号
3、检查配置信息是否正确

Q： sensor/模组开始测试后，读取数据一直停止不动?
A： 1、确认发送的配置信息是否正确，确保ini文件中SendConfg选项等于1。

2、感应通道与地有短路。
3、INT口异常

Q：切换到数据分析界面时，数据显示不正常？
A： 1、检查连接是否正确、电压是否正常

2、重新导入正确的配置参数
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